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LAPP GROUP

Verwendung

OLFLEX® HEAT 180 SiD sind Silikon-Einzeladern und bestimmt fiir den Einsatz unter hohen Umgebungstempe-
raturen bei ausreichender BelGftung und geringer mechanischer Belastung. OLFLEX® HEAT 180 SiD ist bei
Raumtemperatur weitgehend bestandig gegen die Einwirkung von Olen, Alkohol, Sauren, Laugen, Salzlésungen
und Salzwasser.

Aufbau

Leiter SiD-verzinnter Cu-Massivleiter

Aderisolation Silikon-Mischung EI2 gemaB HD 22.1 bzw. VDE 0282-1
Aderkennzeichnung farbig

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C
Nennspannung 300/500V

Prafspannung 2000 V AC

Mechanische und thermische Eigenschaften

Temperaturbereich -50 °C bis +180 °C max. Leitertemp.
auf ausreichende Beliftung ist zu achten. Bei unzureichendem
Luftaustausch betrégt die max. Leitertemperatur + 100 °C.

Mindestbiegeradius 10 x Leitungsdurchmesser bei fester Verlegung

Flammwidrigkeit gemaB IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
nach der Verbrennung bleibt ein SIO2-Aschegerist zurlick, das noch gute
Isolationseigenschaften, jedoch keine mechanische Festigkeit aufweist.

Halogenfreiheit gemaB IEC 60754-1 bzw. VDE 0472 Teil 815

Korrosivitat gemaB IEC 60754-2 bzw. VDE 0482 Teil 267-2-3

PrGfungen gemaB IEC 60811-x-x bzw. VDE 0473 Teil 811-x-x, VDE 0472
EG Richtlinien die Leitungen sind konform zur EG Richtlinie 2006/95/EG

(Niederspannungsrichtlinie).
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